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Samtec 新型超微功率連接器具備前所未見的設計彈性 

超微型 2.00 mm 間距高功率連接器可節省空間

印地安納州新奧爾巴尼 : Samtec宣布推出mPOWER™連接器 – 一款極致的微型高功率解決方案，為僅供電或電源/訊號應用提供令人難以置信的設計彈性。該款2.00 mm間距的電源連接器系統（UMPT / UMPS）具備纖巧外型，每個葉片可提供達18安培電流。 

此微型高功率系統不僅可節省電路板空間，而且每平方英寸的電流強度也非常高。 相較於傳統電源連接器在大尺寸下每個葉片可承載20安培，mPOWER™於其一半的尺寸下每個葉片可達18安培，因此可為其他零組件釋放電路板或最小化封裝尺寸。

由於可提供多種堆疊高度，mPOWER™可輕鬆加入Samtec高速連接器系統中的新架構或現有架構中，以實現獨特的兩件式電源和訊號/接地解決方案。 堆疊高度範圍從5 mm到12 mm，16 mm並正開發中以提高與其他高速連接器系統的相容性。 與之相容的Samtec高速系統包括：AcceleRate®HD、EdgeRate®、SEARAY™、SEARAY™0.80 mm、LP Array™、QStrip®、Q2™及Tiger Eye™等。

透過選擇2個、3個、4個和5個電源葉片（正開發10個葉片選項），可提供更高的設計彈性。霧錫( Matte Tin)或10μ“鍍金為標準配備，並可選配30μ”鍍金以符合特定規格需求。 此外，動力葉片具有兩級匹配，並且可選擇性地加載以滿足任何特定的爬電距離和間隙要求。選配式焊接片並可提高電路板穩定性。

Samtec, Inc.微型強固產品經理Terry Emerson 表示: 「我們很高興能將mPOWER™加入Samtec的電源產品陣容中 – 該款產品將允許任何訊號連接器成為電源/訊號組合。該產品適用於多種產業，有助於在所有應用中達到尺寸最小化。」

mPOWER™連接器正開發各種其他選項，包括具有2至10個定位數的直角版本，以及與垂直和直角端子配接的插座電纜組件。電纜組件將包括用於更強固應用的閂鎖。 

如需更多資訊請參閱 Samtec的 mPOWER™ 超微功率連接器網頁.
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